
[별표 2] 매칭에 사용되는 전자적 기법 

<매칭에 사용되는 전자적 기법>

기법 설명 도해 비고

실면적 

매칭

- 실면적을 활용한 

속성연계방법으로, 

위치가 다른 2개의 

공간객체에 대하여  

실제 면적이 중첩되

는 부분을 통해 매

칭을 수행

- 면적 매칭비율은 

중첩면적 60%를 기

준으로 함

무게

중심점 

매칭

- 기준 공간정보와  

비교대상 공간정보

의 각각의 객체에 

대하여 무게중심점

을 산출

- 산출한 무게중심

점에 대하여 버퍼

(1m)를 균등하게 

적용하여 매칭

도형

형태

매칭

- 공간객체와 비교

대상 공간객체에 대

한 도형형태 생성

- 생성된 도형형태

에 대해 무게중심점

을 추출하고, 무게

중심점에 대해 버퍼

(1m)를 적용하여 

매칭


